






























专利名称(译) 超声波换能器元件芯片，探头，电子仪器和超声波诊断装置
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摘要(译)

超声换能器元件芯片包括基板，多个超声换能器元件和板状构件。基板
包括分隔壁部分，该分隔壁部分限定以阵列图案布置的多个开口。隔壁
部分的壁厚小于隔壁部分的壁高。每个超声换能器元件设置在每个开口
中。板状构件固定在基板的与基板的表面相对的表面上，在基板的表面
上设置有超声波换能器元件。在沿着基板的厚度方向看的平面图中，板
状构件覆盖至少一个开口。
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